
GIEßEN + ABFORMEN
Anwendung Artikel Beschreibung / 

Besonderheiten Viskosität Shorehärte
Topfzeit 

[Min] 
(bei 20°C)

Mischungsverhältnis
[Gewicht] Farbe Entformbar [h]

(bei 20°C)

Abformmassen SI6GB Additionsvernetzende Silikon-Abformmasse mit hoher Dimensionsgenauigkeit und niedriger
Verarbeitungszeit. A 18 - 22 6 100/100 hellgrün 3

SI30GB Additionsvernetzende Silikon-Abformmasse mit hoher Dimensionsgenauigkeit und mittlerer
Verarbeitungszeit. A 18 - 22 30 100/100 rot 5

SI41GB Kondensationsvernetzende Silikon-Abformmasse für mineralische Gießharze mit mittlerer
Verarbeitungszeit. A 20 40 100/3 weiß 24

E30FB Mit Aluminium gefülltes Formbauharz. 
Thixotrop eingestellt und in schwarz oder blau eingefärbt. D 80 30 100/10 schwarz oder 

blau > 24

Gießharze PU R4GB Polyurethan Schnell-Gießharzsystem mit ausgezeichneten Fließeigenschaften und schneller
Härtung. Elektrovergussmasse bis 1000 V. D 70 3 - 4 100/100 beige > 0,5

R12GB Polyurethan Gießharzsystem mit sehr guten Fließeigenschaften und kurzer 
Verarbeitungszeit. D 65 9 - 10 100/100 hellbeige 3

R15GB Flexibles Polyurethan Gießharzsystem mit kurzer Verarbeitungszeit  
zur Erstellung von flexiblen Modellen. A 60 - 70 5 - 10 100/30 hellgelb 12

Gießharz Acryl A15GB Acrylbasiertes Gießharzsystem auf lösungsmittelfreier Wasserbasis mit kurzer  
Verarbeitungszeit. D 84 10 - 20 100/300 beige 1 - 2

Gießharze EP E40D Gieß- und Oberflächensystem auf Epoxidharzbasis für mittlere Schichtstärken von 
bis zu ca. 15 mm. D 85 40 100/50 farblos

E45GB Gießsystem auf Epoxidharzbasis mit hoher Füllbarkeit und Schlagzähigkeit. Restflexibel 
eingestellt mit sehr guten Fließeigenschaften. D 81 45 100/60 transparent 48

E45GE Vergussmasse für Elektroanwendungen bis 50V (~/AC) / 120 V (=/DC) mit ausgezeichneten 
Fließeigenschaften. Kapselung elektronischer Schaltungen. D 81 45 100/60 transparent 48

E300GB Epoxidharz Gießsystem für mittlere Schichtstärken von bis zu ca. 50 mm mit längerer
Verarbeitungszeit. D 75 300 100/35 farblos < 48

E400GB Epoxidharz Gießsystem für mittlere Schichtstärken von bis zu ca. 100 mm (abhängig vom 
Untergrund, der Temperatur, Geometrie und absoluter Vergussmenge). D 80 300 100/30 farblos > 48

Additive für Abformmassen SI-VD Flüssiges Thixotropiermittel zum Andicken für die Silikon-Abformmasse SI30GB.
Hinweis: Zugabe reduziert die Verarbeitungszeit.

SI-RV Verdünner zur Reduzierung der Viskosität, um die Fließgeschwindigkeit dem Anwendungs-
zweck anzupassen. Kompatibel mit SI6GB, SI30GB und SI41GB.
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